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沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于公司银行授信计划暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

一、 资产抵押情况

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司对所承

担项目正常执行及企业发展对资金实际需求，公司计划在 2026 年向银行等金融

机构申请授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开

立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等），2026 年公司计划累计授信额度

控制在 62,000 万元以内，具体计划如下：

序

号
银行

综合授

信额度
授信品种 敞口额度 备注

1 建设银行沈阳

融汇支行

25,000

万元

流贷、信

用证、银

承、保函

等

20,000 万

元

抵押：公司位于沈阳经济技术开发区沈西三东路

33 号的联合厂房、食堂及宿舍

辽(2018）沈阳市不动产权第 0555181、0555178

0555221、共 72175.6 平米不动产及辽(2018）沈

阳市不动产权第 9000242、9000241 号，土地使用

权面积 152399.49 平米

担保:张平、张霞连带责任担保

2 浦发银行沈阳

分行

15,000

万元

国内证、

保函、银

承

5,000 万元 抵押：公司自有北京 279.53 平方米及相关覆盖物

土地使用权对应敞口额度合计不超过 6,250 万

元；张平持有沈阳东管电力科技集团股份有限公

司的 2500 万股权质押；

担保：东管重工（沈阳）有限公司及张平、张霞

连带责任担保
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3 兴业银行沈阳

分行

18,000

万元

流贷、信

用证、银

承、保函

等

9,000 万元 抵押：张平持有沈阳东管电力科技集团股份有限

公司的 2500 万股权质押；合格应收账款质押；部

分机器设备抵押；

担保: 张平、张霞连带责任担保

4 中国银行沈河

支行

1,000

万元

流贷 2,000 万元 担保: 张平、张霞连带责任担保

5 盛京银行沈阳

分行

1,000

万元

流贷、银

承

1,000 万元 担保: 张平、张霞连带责任担保

6 中国光大银行

保工街支行

1,000

万元

流贷、银

承、保函

1,000 万元 担保: 张平、张霞连带责任担保

7 中信银行沈阳

分行

1,000

万元

流贷、信

用证、银

承

1,000 万元 担保: 张平、张霞连带责任担保

合计 62,000

万元

39,000 万

元

根据上述计划，公司将根据实际需求确定授信额度、品种、授信银行及担保

内容等。最终银行审批情况可能会与上述预计综合授信额度及授信银行有所差异，

但是授信的敞口额度保持不变，具体情况以最终合同签订的内容为准。如果授信

的敞口额度超过上述金额，须另行按照公司相关制度规定履行内部决策程序。

除上述授信业务外，同意批复公司因业务所需而开通银行低风险授信业务，

资金来源为自有资金。

本议案尚需提交股东会审议批准。

二、抵押的必要性

本次质押及抵押是为了公司申请银行授信，是公司实现业务发展及经营的正

常所需，总体上有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生

积极的影响。

三、董事会意见

公司本次董事会认为：公司进行本次质押及抵押融资，是公司正常经营所需，

有利于公司稳定发展，符合公司及全体股东利益。
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四、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日


